EE AHAQZH 2YMMOP®QZHZ

Epeig,

Ap©.: TA-1580/23/G/01

HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavdia

SNAWVOULLE LLE ATTOKAELOTLKI oG EUBUVN OTL TO TIPOLOV:

AcUppatog e€omALoUOG:

Movtélo: TA-1580
MNepypadn: Kivntod tnAédwvo

‘EkSoon Aoylopikou mou adopd aclppato efonAilopo: 00WW_1_111

Mapexopeva €SOPTALOTA KOL AELTOUPYLKA LEPN: TIPOCAPOYENG, OKOUOTLKO, umatapia, kaAwsdio USB

HAektpopayvnrukr cupBatémra (HM3)
ETSIEN 301 489-1V2.2.3 (2019-11)

Draft ETSIEN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)
ETSIEN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
ETSIEN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)

DAIMA

EN 301 511 V12.5.1(2017-03)

EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
EN 303 413 V1.2.1(2021-04)

EN 301 908-13V13.2.1 (2022-02)

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020

EN 301 908-1V15.1.1 (2021-09)
EN 300 328V2.2.2 (2019-07)
EN 303 345-1V1.1.1 (2019-06)

i EN 303 345-3V1.1.1 (2021-06)
Acdadleia

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013

‘ExkBeon os padloouxvitnte
EN 50332-2:2013

EN 50360:2017

EN 62209-1:2016

EN 50566:2017

EN 62209-2:2010+A1:2019

ZXETKA pE To epLBaAdov
EN IEC 63000: 2018

2014/53/EE:
JUotaon Tou SUMBOUALOU OXETIKA LLE TOV TIEPLOPLOMO TNG £KBECNG TOU EUPUTEPOU KOLWVOU O NAEKTPOMAYVNTLKA TIEdiaL.
To mpoidv mou avadEépetal mapandavw MANPOoL TLG BACIKEG amaltroeLs TG akoAoudng odnylag (odnyLwv):
- 08nyia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B), 3.2
- HO&nyia 2011/65/EE kat n emakdAoudn tpomomnotntiky Odnyia tng (EE) 2015/863 (ROHS - Meploplopdg emikivbuvwy ouctwv)

O kowvorotnuévog opyaviopodg (Ovopacia: Timceo, Tau.: 1177) npaypatonoinoe tThv afloAdynon cuppopdwong ol pbwva pe to apdptnua lll

¢ odnyiag RE kat e€€dwae to motonotnTiko e€étaong tumou EE (AptB. avad.: E1177-233214).

Tomnog ékSoong: MNekivo Hp/via ék6oong: 2023-07-18
E§ouclodotnon npoidvrog HMD Global Oy.
Dl Aias
Yrioypadn:
‘Ovopa: Aihui Xiao
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